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INSTRUKCJA MONTAZU




A : Zestaw akcesoriéw

B : Kabel

C:Portl/O

D : Ilustracja szesciokatna

E : Demontaz panelu

F : Montaz zasilacza

G : Montaz ptyty gtéwnej

H: Montaz karty VGA

I: Montaz wentylatora systemowego
J : Instalacja chtodzenia wodnego

K: Montaz i podziat dyskéw HDD/SSD

SPECYFIKACJE

Typ obudowy
Materiat

Ptyta gtéwna
Wymiary catkowite
Wymiary podwozia
HDD

SSD

Sloty PCI

Maksymalna diugosé karty VGA

Maksymalna wysokos¢ chtodzenia CPU

DS900
Porty I/0

DS900 ( TYP-C)
Porty I/0

ATX

0,5 mm SPCC

ATX / M=ATX / ITX

434 mm x 218 mm x 454 mm (D x S x W)
430 mm x 218 mm x 435 mm (D x S x W)
2 (maksymalnie)

2 (maksymalnie)

7 slotéw

425mm

170mm

USB3.0*1 / USB2.0*2 /

Zasilanie / Reset / HD Audio

USB 3.0 * 1 //USB 2.0 * 1/ Typ-C * 1
Przetgcznik LED / Zasilanie / Reset / HD Audio




T PANORAMICZNY BOCZNY PANEL SZKLANY
— LUKSUSOWA OBUDOWA ATX

% ‘ Sruby do ptyty gtéwnej * 18

‘ Sruby do zasilacza * 6 Q ‘ $ruby do dysku twardego * 9

*
‘ Ostona wentylatora * 1 / ‘ Opaska kablowa * 5
‘ Miedziany dystans * 1 % % ‘ Zaslepka HD Audio * 2

Miedziane dystanse * 3
( 6 sztuk zostato zainstalowanych
w zestawie z akcesoriami )

K ‘ Sruby do wentylatora * 12

DS900WS

%ﬁ ‘ Zaslepka USB * 3

DS900WS (TYP-C) - Wersja A

%ﬁ ‘ Zaslepka USB * 2 % Zaslepka TYP-C * 1




Porty wyjsciowe kabla
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Porty wyjsciowe kabla
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Ostrzezenia i informacje dotyczace bezpieczeristwa

Wszystkie informacje dotyczgce uzytkowania produktéw zawarte sg w dotgczonej instrukcji obstugi.

Przed instalacja lub uzyciem zapoznaj sie z jej trescig i stosuj sie do zalecer producenta.

Przed uzyciem przeczytaj réwniez ponizsze informacje:

Ostrzezenia dotyczace uzytkowania

Ryzyko uszkodzenia urzadzenia:

* Obudowy komputerowe nalezy uzywac wytgcznie zgodnie z ich przeznaczeniem - do montazu i ochrony pod-
zespotéw komputerowych.

+ Nie umieszczaj obudowy w miejscach narazonych na wysoka wilgotnos¢, skrajne temperatury ani bezposrednie nastonecznienie.

* Unikaj transportowania obudowy z zamontowanymi podzespotami, jesli nie jest odpowiednio zabezpieczona do tego celu.
Niebezpieczenstwo dla uzytkownika:

+ Podczas montazu podzespotéw wewnatrz obudowy zawsze odtgcz urzadzenie od Zrédta zasilania, aby unikna¢
ryzyka porazenia pradem.

+ Ostroznie obchodz sie z ostrymi krawedziami wewnatrz obudowy, ktére moga powodowac skaleczenia.

+ Upewnij sie, ze wentylatory (jesli s wbudowane) sg prawidtowo zamocowane i podtgczone, aby zapobiec ich
odtaczeniu podczas pracy.

Ryzyko zwigzane z przeptywem powietrza:

+ Nie blokuj otworéw wentylacyjnych obudowy, aby zapewni¢ prawidtowy przeptyw powietrza i skuteczne chtodzenie podzespotéw.

+ Jesli obudowa nie posiada wentylatoréw, upewnij sie, ze zainstalowano odpowiednie elementy chtodzace,
aby zapobiec przegrzewaniu sie komponentéw.

Informacje dotyczagce prawidtowego uzytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

* Przed instalacjg upewnij sie, ze wszystkie otwory montazowe sg kompatybilne z ptytg gtéwnga oraz innymi
komponentami.

* W przypadku obuddéw z wbudowanymi wentylatorami sprawdz, czy sg one prawidtowo zamocowane i dziatajg bez zaktdcen.

+ Jedli obudowa posiada zasilacz, upewnij sie, ze spetnia on wymagania mocy Twojego systemu.

Bezpieczne uzytkowanie:

* Umies$¢ obudowe na stabilnej, poziomej powierzchni, aby zapobiec jej przewréceniu.

* Regularnie sprawdzaj, czy kurz nie blokuje otworéw wentylacyjnych, co moze prowadzi¢ do przegrzewania sie.

* Upewnij sig, ze wszystkie kable wewnatrz obudowy sg dobrze uporzagdkowane i nie blokujg przeptywu powietrza.
Dodatkowe Srodki ostroznosci

» Czyszczenie i konserwacja: Regularnie usuwaj kurz z obudowy, szczegdlnie z otworéw wentylacyjnych i filtréw
przeciwkurzowych. Uzywaj sprezonego powietrza lub miekkiej $ciereczki.

» Wentylatory: Jesli obudowa posiada wbudowane wentylatory, regularnie sprawdzaj ich stan. W przypadku
probleméw z hatasem lub obrotami wentylatora, wymien go na nowy zgodnie z zaleceniami producenta.

+ Organizacja kabli: stosuj opaski zaciskowe lub organizery kabli, aby zapobiec uszkodzeniom przewodéw
oraz poprawi¢ przeptyw powietrza.

Deklaracja zgodnosci

Obudowy komputerowe zostaty zaprojektowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa okreslonymi
w Rozporzadzeniu (UE) 2023/988. Spetniajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa eksploatacyjnego,
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) oraz ochrony komponentéw.

Przedstawiciel UE

MJCM SARL

78 avenue des Champs-Elysées Bur, Francja
mjcm190928@gmail.com

Producent

Guangzhou Huagqi Tech Corp.

Rm. 01, 3. pietro, Budynek Elektronicznego Biznesu
Meidong Electronic Business Industrial Park

Tie Shan He Road, Huashan Town, dzielnica Huadu,
Guangzhou , Guangdong
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Ochrona $rodowiska

Zuzyty sprzet elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej, nie moze by¢
umieszczany facznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiérce i
recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniajac jego prawidtowe usuwanie, zapobiegasz
potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla $rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
System zbierania zuzytego sprzetu zgodny jest z lokalnie obowigzujgcymi przepisami ochrony
$rodowiska dotyczacymi usuwania odpaddw. Szczegdtowe informacje na ten temat mozna
uzyska¢ w urzedzie miejskim, zaktadzie oczyszczania lub sklepie, w ktérym produkt zostat
zakupiony.

Produkt spetnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejscia Unii Europejskiej (UE), dotycza-
cych zagadnien zwigzanych z bezpieczeristwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong $rodo-
wiska, okreslajacych zagrozenia, ktére powinny zosta¢ wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest ttumaczeniem oryginalnej instrukcji obstugi, stworzonej przez produ-
centa.

Szczegbtowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostepne na
stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt nalezy regularnie konserwowac (czysci¢) we wilasnym zakresie lub przez
wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie uzytkownika. W przypadku braku
informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji
obstugi, nalezy regularnie, minimum raz na tydzien ocenia¢ odmienno$¢ stanu fizycznego
produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek
odmiennosci nalezy pilnie podja¢ kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak
poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosci moze
doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia wynikajgce z zaniedbania.

importer: {NINIPROK

INNPRO Robert Btedowski sp. z 0.0.
ul. Rudzka 65c¢

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl

www.innpro.pl
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DARKFLASH INFOTECH CO., LTD.
www.darkflash.com

f facebook.com/darkFlash.global/
instagram.com/darkflash_official/

@ darkflash_official
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